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[bookmark: _Hlk165974064]2027年SEMICON TAIWAN國際半導體展徵展報名表
本展每單位攤位預計申請國貿署參展補助，攤位有限，儘早報名，以免向隅!
展覽日期：2027年8月18日-20日
展覽地點：台北南港展覽館
【展覽簡介】
SEMICON Taiwan國際半導體展是「最能匯集全球具影響力的廠商、人才和技術並提供深度資訊，且有助於創造新市場機會的專業展覽」，更是台灣最國際化且唯一的半導體專業展會，在全球半導體產業極具影響力，為全球第二大的半導體專業展會。
台灣工具機暨零組件工業同業公會為協助業者開拓半導體產業國內外商機，本會組團報名之廠商除了享有優惠價外，由公會代為向國貿署申請補助，且TMBA團區將提供：精美攤位裝潢、咖啡與茶水、啤酒暢飲，並有吧台服務人員及Show Girl協助展品介紹等服務！有意參展之廠商歡迎立即報名，避免向隅!
[bookmark: OLE_LINK2]【攤位費與位置公告】 
確切之攤位位置圖及攤位費全額，將於 2026年9月份 正式對外公告。
※攤位數量有限，每家廠商至多報名兩單位。
※目前報名須先繳納訂金新台幣 15 萬元整，並將於 8月5日開始收取。攤位選位順序將嚴格依照「攤位大小」，再由「訂金繳納順序」，若同日繳納則由「報名順序」進行排序，越早報名及繳納享優先選位權。
※於9月份全額費用及位置公告後之一週內，若經評估決定取消報名，訂金將無條件全額退還。
※本展預計向國貿署申請專款補助，請勿重複申請。
※本案承辦人：TMBA劉宇萍    TEL : 04-23507586      vivian@tmba.org.tw
----------------------------------------------------------------------------------
2027年SEMICON TAIWAN國際半導體展徵展報名表
攤位申請：           單位攤位，並同意依上述說明，完成繳費手續。
FAX To：04-2350-1596
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